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PCB Footprint Expert

DIE IN DER INDUSTRTIE BEKANNTESTE, ERSCHWINGLICHSTE UND QUALITATIV
HOCHWERTIGSTE SOFTWARE ZUR ERSTELLUNG VON FOOTPRINTS
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MASSENMODIFIKATION e MEISTER
Andern Sie sonstige Einstellungen und bauen Sie Ihre gesamte * B Werden Sie schnell ein Bauteil-Bibliotheken-Experte.
Bibliothek in nur wenigen Sekunden neu auf. ‘ Unabhéangig lhrer Kenntnisse unterstitzt Sie die Software dabei, qualitative
v’ Einheiten (Mils, Micrometer, Inch und Millimeter) hochwertige Bauteil-Bibliotheken zu erstellen, welche so beschaffen sein
v’ Landeflachen (Rectangle or Rounded, Oblong, D-Shape) warden als wére diese von Spezialisten entwickelt worden. Gewissermafien -
¥’ Rotationen (Pin 1 oben, links, rechts oder unten) trifft dies auch zu.
v Origin (Zentrum oder Pin 1)
v’ Environment Level (Least, Nominal, Most, User) MIKRO/MAKRO FOKUS
v’ Silkscreen Line Width und Pad to Silkscreen Gap Etablieren Sie spezifische und abteilungsubergreifende Richtlinien.
¥’ Minimum Pad zu Pad Gap oder Pad zu Thermal Pad Gap Unabhangig der Anforderungen lhres Managements kénnen Sie
v’ Paste Mask Verkleinerung fir Thermal Pads Einschrankungen auf Regeln und Voreinstellungen einrichten und anpassen,
¥’ Solder Mask Swell oder Solder Mask Defined Pads sodas jeder einheitliche und hochwertige Bauteile erstellt, die so aussehen als
v Map Silkscreen und Assembly Outlines bis Nominal oder Maximum waren diese von einem einzigen professionellen Entwickler erstellt worden.
Component Body
MIGRATION
VERWALTUNG ~ Schnelle Migration von Bibliotheken zu verschiedenen CAD Systemen.
Zentraler Ablage der Bauteilinformationen Die Software ist darauf ausgelegt mit den gangigsten CAD Programmen zu
Verwalten Sie alle Bibliotheksdaten Ihres Netzwerkes an einem zentralen Ort, arbeiten. Wenn Sie Ihre Bibliotheksinhalte fiir verschiedene CAD Systeme
die von verschiedenen Personen mit unterschiedlichen Fahigkeiten und bendtigen, 6ffnen Sie in unserer Software lhre “Master’-Bibliothek und
Vorlieben erstellt worden sein kénnen. Alle kdnnen direkten Zugang zur exportieren diese fiir die gewlinschten CAD Formate.
Vorschau, zum Suchen und zur Qualitatskontrolle erhalten.
MAXIMIERUNG
PFLEGE M Maximieren Sie Qualitat und Effizienz.
Exakte Bibliotheksdaten auf Knopfdruck. Durch die Verwendung der PCB Footprint Expert Software werden Qualitat
Figen Sie neue Bauteildaten und Sachmerkmale zu lhrer Datenbank im und Effizienz gleichermal3en gesteigert.
Handumdrehen hinzu! Sortieren Sie Ihre Daten nach beliebigen
Sachmerkmalen - nach vordefinierten oder eigenen! Oder fiigen Sie einfach H KOSTENVORTEILE
Ihre Daten in eine der vorhandenen Bauteilfamilien ein. E] Eine Losung, die sich oft schon nach 2 oder 3 Projekten auszahlt!
Die Software erstellt Bauteil-Bibliotheken fur Leiterplatten in einem Bruchteil
FERTIGUNG der Zeit einer manuellen Bearbeitung. Es gibt viele Elemente, die zu der
Reduzierung der Herstellungskosten. Erstellung einer qualitative hochwertigen Bibliothek gehdren und die Software
Durch eine Erstellung von hochwertigen Designs beim ersten Entwurf, berechnet diese automatisch und generiert automatisch alle Informationen.
reduzieren Sie lhren Arbeitsaufwand und die Kosten des Re-Designs. )L )
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